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Sita BGA TWTK-BGAP-10

ID produktu: 1872

Cena netto: 36,59 PLN

Cena brutto: 45,00 PLN

Waga: 0,01 kg

Opis produktu:

Sita BGA TWTK-BGAP-10 jest 10 układową matrycą do naprawy kulek po demontażu układów BGA obsługująca układy w

telefonach Samsung - S308 CPU, N188/N288 CPU, V200 CPU, E800 CPU, X600 Power IC, S300 UEM, E700 Power IC,

E708 Flash, E630 CPU oraz E700 CPU. Kliknij aby zobaczyć pełnowymiarowe zdjęcie - LINK

Przejdź do produktu

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia:0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

Dane aktualne na dzień 2018-03-31 05:41:02

http://multi-com.pl/?utm_source=manuals&utm_medium=pdf-link&utm_campaign=product-details&utm_content=1872
https://multi-com.pl/,details,id_pr,1872,key,sita-bga-twtk-bgap-10.html?utm_source=manuals&utm_medium=pdf-link&utm_campaign=product-details&utm_content=1872
https://multi-com.pl
https://multi-com.pl/,,smenu,service_tools.html
https://multi-com.pl/,browse,id_gr,1561,key,stacje-lutownicze-lutowanie,smenu,service_tools.html
https://multi-com.pl/,browse,id_gr,179,key,sita-bga,smenu,service_tools.html
https://multi-com.pl/,details,id_pr,1872,key,sita-bga-twtk-bgap-10.html?utm_source=manuals&utm_medium=pdf-link&utm_campaign=product-details&utm_content=1872
https://multi-com.pl/pimg/TWTK-BGAP-10_big.jpg
https://multi-com.pl/,details,id_pr,1872,key,sita-bga-twtk-bgap-10.html?utm_source=manuals&utm_medium=pdf-link&utm_campaign=product-details&utm_content=1872

